Instrukcja bezpieczenstwa uzytkowania
obudowy komputerowej RGB (zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa produktow UE —
GPSR)
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Przeznaczenie wyrobu

¢ Obudowa komputerowa jest przeznaczona wylacznie do montazu i uzytkowania stacjonarnego
komputera osobistego (PC) w pomieszczeniach zamknietych.

¢ Produkt jest kompatybilny z ptytami gtéwnymi w formatach ATX, Micro ATX i Mini ITX oraz ze
standardowymi podzespotami komputerowymi mieszczacymi si¢ w podanych wymiarach.

¢ Obudowa nie jest przeznaczona do zastosowan przemystowych, medycznych, w srodowisku o
podwyzszonym ryzyku, ani jako element systemow bezpieczenstwa lub podtrzymania zycia.

e Produkt moze by¢ uzywany wylacznie przez osoby doroste lub starsza mtodziez pod nadzorem
dorostych, majace podstawowa wiedze z zakresu montazu i eksploatacji komputerow.

Grupa uzytkownikow i ogolne srodki ostroznosci

e Nie pozostawia¢ produktu w zasiegu matych dzieci. Male elementy (Srubki, zaslepki, akcesoria
montazowe) moga stanowic zagrozenie zadtawieniem.

e Dzieci i osoby o ograniczonej sprawnosci ruchowej lub poznawczej moga korzysta¢ z komputera
zamontowanego w tej obudowie wylacznie pod stalym nadzorem osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo.

¢ Nie wolno siadac¢ ani stawa¢ na obudowie, uzywac jej jako stopnia, podnozka lub poiki.

e Przed przystgpieniem do montazu lub konserwacji nalezy dokladnie przeczytac¢ cala instrukcje
bezpieczenstwa i zachowac¢ jgq do pézniejszego wgladu.

Bezpieczenstwo elektryczne

¢ Przed otwarciem obudowy, montazem lub wymiana jakichkolwiek komponentéw zawsze odlacz
przewdd zasilajacy komputera od gniazda sieciowego.

e Upewnij sie, ze zasilacz komputerowy oraz wszystkie podlaczone urzadzenia spehiaja
odpowiednie normy bezpieczenstwa obowiazujace w UE i sa zgodne z lokalnym napieciem sieci
(np. 230 V).

e Nie dotykaj wewnetrznych elementéw komputera mokrymi dtonmi ani w wilgotnym otoczeniu.

¢ Nie dopuszczaj do uszkodzenia izolacji przewodow zasilajacych i sygnatlowych. Uszkodzone
przewody nalezy niezwlocznie wymienic.

¢ Nie dokonuj samodzielnych przerébek instalacji elektrycznej komputera (lutowanie przewodow,
usuwanie izolacji, zmiany zlacz).

e Uzywaj wylacznie kompatybilnych ztacz i przewodow dostarczonych z zasilaczem komputera
lub rekomendowanych przez producentéow podzespotow.

Ochrona przed wyladowaniami elektrostatycznymi (ESD)

e Przed montazem plyty gltéwnej, dyskow, pamieci RAM, karty graficznej i innych podzespotow
roztaduj tadunek elektrostatyczny, dotykajac uziemionego elementu metalowego (np. kaloryfera)



lub stosujac opaske antystatyczna.

¢ Nie montuj podzespotéw na powierzchniach generujgcych tadunki elektrostatyczne (dywany
syntetyczne, koce, ubrania z materiatlow sztucznych).

e Unikaj dotykania stykdw, pindw i Sciezek elektronicznych. Chwyta¢ elementy za krawedzie lub
za fabryczne radiatory.

5. Bezpieczenstwo mechaniczne i montaz

5.1. Przygotowanie do montazu

Prace montazowe wykonuj na stabilnym, ptaskim i czystym blacie.

Uzywaj odpowiednich narzedzi, w szczegdlnosci wkretakéw dopasowanych do $rub.

Usun z obudowy wszystkie folie ochronne i elementy pakowania przed rozpoczeciem montazu.
Nie uzywaj nadmiernej sity podczas montazu Srub oraz wktadania kart rozszerzen do gniazd —
moze to spowodowac uszkodzenie plyty gtéwnej lub samej obudowy.

5.2. Szklo hartowane — szczegodlne srodki ostroznosci

¢ Obudowa posiada panel boczny ze szkla hartowanego. Szklo moze pekna¢ w przypadku

uderzenia, silnego punktowego nacisku lub upadku.

Zawsze zdejmuj i montuj panel szklany ostroznie, trzymajac go oburacz za krawedzie.

Nie podnos obudowy, trzymajac za panel szklany.

Nie dokrecaj srub mocujacych szklo z nadmierng sita — grozi to peknieciem.

Przechowuj zdjety panel szklany w pozycji pionowej, na miekkiej i stabilnej powierzchni, z dala

od krawedzi stotu.

e W przypadku pekniecia szkta natychmiast przestan uzywac produktu, nie dotykaj odtamkéw
gotymi rekami. Zabezpiecz miejsce zdarzenia, uzyj grubych rekawic ochronnych, a odtamki
wyrzuc¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

5.3. Montaz podzespolow

¢ Stosuyj sie do instrukcji montazu poszczegolnych podzespotow dostarczonych przez ich
producentow.

e Sprawdz maksymalng dlugos¢ karty graficznej i wysokosc¢ systemu chtodzenia procesora
dopuszczalng dla tej obudowy i nie przekraczaj tych wartos$ci.

e Uzywaj tylko srub o odpowiedniej dtugosci — zbyt dlugie sruby moga uszkodzic¢ ptyte gtéwna,
dyski lub panel przedni.

e Upewnij sie, ze wszystkie karty rozszerzen (np. karta graficzna) sq prawidtowo osadzone w
zkaczach i przykrecone do tylnej czesci obudowy.

¢ Nie pozostawiaj luznych srub ani innych drobnych elementéw wewnatrz obudowy — moga
spowodowac zwarcie elektryczne lub uszkodzenie mechaniczne wentylatorow.

6. Wentylacja, chlodzenie i halas

¢ Obudowa pozwala na montaz kilku wentylator6w oraz uktadéw chtodzenia ciecza. Montaz i
konfiguracje chlodzenia przeprowadzaj zgodnie z instrukcjami producenta danego systemu
chlodzenia.

¢ Nie uruchamiaj komputera bez zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnatrz
obudowy.

¢ Nie zakrywaj otworéw wentylacyjnych, filtréw przeciwkurzowych ani kratek wlotowych i
wylotowych powietrza.



e Zachowaj przynajmniej kilka centymetréw wolnej przestrzeni po bokach, z tylu i u gory
obudowy, aby zapewnic¢ prawidlowy przeptyw powietrza.

e W przypadku montazu chtodzenia cieczq (watercooling) upewnij sie, ze wszystkie potgczenia sq
szczelne, a przewody nie sa zagiete ani nadmiernie naprezone. Wyciek cieczy moze spowodowac
uszkodzenie sprzetu i porazenie pradem.

e W razie nietypowo wysokiego hatasu (tarcie, zgrzytanie, mocne wibracje) natychmiast wytacz
komputer i sprawdZ stan wentylatorow oraz ich mocowanie.

7. Oswietlenie RGB / ARGB

e System oswietlenia RGB/ARGB zasilany jest z plyty gtdwnej lub kontrolera. Podlaczaj
przewody oswietlenia wylacznie do dedykowanych ztgcz zgodnie z oznaczeniami (np. 5V
ARGB, 12V RGB).

¢ Nie podlaczaj przewodéw oswietlenia do nieodpowiednich gniazd — grozi to uszkodzeniem diod
LED, plyty gtéwnej lub innych komponentow.

e W trakcie pracy nie dotykaj odstonietych stykéw zlacz oSwietlenia.

¢ Nie demontuj ani nie modyfikuj fabrycznie zintegrowanych diod LED, kontroleréw czy kabli
oSwietleniowych.

e Jezeli oSwietlenie nagle przestanie dziata¢, nie probuj na site przepina¢ przewodéw przy
wilaczonym komputerze. Najpierw odlacz zasilanie i sprawdZ poprawnosc¢ podigczenia.

8. Ustawienie obudowy i sSrodowisko pracy

e Ustaw obudowe na stabilnej, twardej, ptaskiej i suchej powierzchni.

¢ Nie stawiaj obudowy w poblizu zrodet ciepta (grzejniki, piecyki, bezposrednie nastonecznienie)
ani w bardzo wilgotnych pomieszczeniach.

e Chron produkt przed wodg i innymi cieczami. Nie stawiaj na obudowie naczyn z ptynami.

¢ Nie narazaj produktu na ekstremalne temperatury, silne wstrzasy, wibracje oraz dziatanie
substancji zracych lub latwopalnych.

e Zapewnij swobodny dostep do tylnego panelu obudowy w celu bezpiecznego odtgczania
przewodu zasilajacego i kabli sygnalowych.

9. Czyszczenie i konserwacja

e Przed czyszczeniem zawsze wylacz komputer i odigcz kabel zasilajacy od gniazda sieciowego.

e Nie uzywaj srodkéw chemicznie agresywnych (rozpuszczalniki, benzyna, alkohol wysoko
stezony, Srodki Scierne), ktére mogg uszkodzi¢ powierzchnie obudowy lub panel szklany.

e Do czyszczenia zewnetrznych elementow uzywaj miekkiej, lekko wilgotnej Sciereczki. Panel
szklany czysSc delikatnie srodkami przeznaczonymi do szkla.

o Filtry przeciwkurzowe czys¢ regularnie, zgodnie z intensywnoscig uzytkowania (co najmniej raz
na kilka tygodni), aby utrzymac prawidtowy przeptyw powietrza.

¢ Podczas czyszczenia wnetrza obudowy stosuj sprezone powietrze zgodnie z instrukcjq na
opakowaniu. Nie wkladaj metalowych narzedzi do wnetrza wentylatorow.

¢ Nie rozpylaj zadnych ptynéw bezposrednio wewnatrz obudowy ani na podzespoty elektroniczne.

10. Ograniczenie ryzyka pozaru i przegrzania

e Nie przegrzewaj komputera przez dlugotrwate uzytkowanie przy maksymalnym obcigzeniu bez
odpowiedniego chtodzenia.

¢ Regularnie usuwaj kurz z wnetrza obudowy, filtrow i wentylatoréw — nagromadzony kurz
zwieksza ryzyko przegrzania oraz moze stanowi¢ materiat fatwopalny.



Nie umieszczaj wewnatrz obudowy zadnych elementéw nieprzeznaczonych do pracy w
komputerze (papier, tkaniny, przedmioty metalowe).

W razie wyczuwalnego zapachu spalenizny, dymu, iskrzenia lub nietypowego nagrzania
obudowy natychmiast wylacz komputer, odtacz go od zasilania i nie wlaczaj ponownie do czasu
przeprowadzenia kontroli przez wykwalifikowang osobe.

11. Uzytkowanie portow i zlaczy

Porty USB, audio oraz przyciski na panelu przednim uzywaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Nie wkiadaj do ztaczy zadnych przedmiotéw innych niz kompatybilne wtyki przewidziane do
tych portow.

Podlaczajac i odlaczajac przewody, unikaj szarpania za sam kabel — chwytaj za wtyczke.

Jezeli ktorykolwiek port wykaze oznaki uszkodzenia mechanicznego (poluzowanie, pekniecie),
przerwij jego uzytkowanie do czasu naprawy.

12. Przechowywanie i transport

Przed transportem usun lub odpowiednio zabezpiecz luzne elementy wewnatrz obudowy (np.
ciezkie chlodzenia, dyski nieprzykrecone na state), aby zapobiec ich przemieszczaniu sie.
Transportuj obudowe w pozycji pionowej, o ile to mozliwe, korzystajac z oryginalnego
opakowania lub innego opakowania ochronnego.

Unikaj silnych wstrzasow, upadkéw i nacisku na panel szklany podczas przenoszenia.
Podczas dluzszego przechowywania trzymaj produkt w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od Zrodet ciepta i wilgoci.

13. Postepowanie w przypadku uszkodzenia lub
nieprawidlowego dzialania

W razie zauwazenia peknie¢ obudowy, uszkodzenia panelu szklanego, zdeformowanych
elementow metalowych, uszkodzonych gniazd lub kabli — przerwij uzytkowanie produktu.

Nie probuj prostowac¢ powaznie wygietych elementow konstrukcyjnych — moze to ostabic
strukture obudowy i spowodowac dodatkowe zagrozenia.

Jakiekolwiek naprawy zwigzane ze strukturg obudowy, panelem szklanym lub okablowaniem
nalezy powierza¢ osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje.

Nie uzywaj produktu, jesli niektore jego czesci zostalty usuniete (np. brak panelu bocznego, brak
srub mocujacych karte graficzng), co moze prowadzi¢ do niestabilnosci mechanicznej i
zwiekszonego ryzyka urazu.

14. Utylizacja i aspekty srodowiskowe

Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami komunalnymi. Obudowa oraz powiazane z nig elementy
elektroniczne powinny byc¢ utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi odpadow
elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Materiaty takie jak stal, szklo i tworzywa sztuczne powinny by¢ — w miare mozliwosci — oddane
do recyklingu w wyspecjalizowanych punktach zbiérki.

W przypadku watpliwosci co do sposobu utylizacji, skontaktuj sie z lokalnym punktem
gospodarki odpadami.

15. Wazne ostrzezenia podsumowujace



e Zawsze odlaczaj komputer od zasilania przed otwarciem obudowy.

e Obchodz sie wyjatkowo ostroznie z panelem ze szkla hartowanego — ryzyko skaleczenia w razie
pekniecia.

e Zapewnij wlasciwa wentylacje i regularne czyszczenie z kurzu, aby ograniczy¢ ryzyko
przegrzania i pozaru.

¢ Nie dokonuj samodzielnych przerobek konstrukcyjnych obudowy ani instalacji elektrycznej
komputera.

e W razie jakichkolwiek objawow uszkodzenia (dym, zapach spalenizny, nietypowe dzwieki)
natychmiast wylacz komputer i odtacz go od zasilania.

Przestrzeganie powyzszych zasad ma na celu zminimalizowanie ryzyka urazu, pozaru, porazenia
pradem i uszkodzenia sprzetu, zgodnie z og6lnymi wymogami bezpieczenstwa produktow
obowiazujacymi na terenie Unii Europejskiej.
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